
第一图书网, tushu007.com
<<微处理器>>

图书基本信息

书名：<<微处理器>>

13位ISBN编号：9787302071310

10位ISBN编号：7302071314

出版时间：2003-1

出版时间：清华大学出版社

作者：易建勋

页数：421

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<微处理器>>

内容概要

　　本书全面地论述了整个X86系列CPU产品的结构与性能。
书中以丰富的第一手资料和详细的图例，生动地说明了CPU的内部秘密与外部特性。
书中讨论了CPU的发展历史和有关CPU的基本知识，并且以层次结构的观点，分层次讨论了CPU的工
作原理、设计技术、系统结构、加工工艺和技术指标；对市场上的主流CPU产品，进行了系统结构分
析和技术性能讨论；对CPU目前和今后发展的趋势，也进行了探讨。
　　本书适用于计算机工程、信息科学、电子工程等专业的学生、教师，对于IT行业的工程技术人员
来说，也是一本很好的技术参考书籍；本书同样适用于那些希望了解CPU更多知识的读者。
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